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1l presente invelito se refiere a nuevas geomposiciones
¥+ especialasnte, & squellas que 11evan nusvas y utiles mesila-
riililiﬂiﬂil?fgitﬁ solicitud, es en parte, continuacidm de mis
solicitudes pendientes nf, 287,787, presemtada el 1 de Agosto
do 1.930 y nf. 206.819, presentada el 27 de Septiembre de 1939,
gue tienen ambas ¢l mismo bensficlario gue el presente invemte,

fn-las publicncliones quinmieas, se da el nombre d¢ "si-
licona” a los compuestos de la férmula general

R_
810

/

Rl
y sus polimercs, siemde Ry R'" los mliemos o diferantes radicae

|1les alquilicos o arilices o cualquier otro radical organieo cae

paz de union directa com el atomo de siliconma. :
" Con referencia a 1la formula anterior, los productos de
este imvento son aguellos en los que R es un radieal met{lico
y R' es un radical ar{iice haloganado o no; o, en forma polime-
ries, los productos que tienen la estrustura mitaria:
o
BimOu
L
en donde A s cualquiermkdical arilico, halogenado o no.
kn ml solicitud pendicente m¥, 287.787, deseribia la
produooién de metilsilloonas y definis esos compuestos, apli-
gados como compugetos quimicos forwguos principalmente de sili-
coma, oxdgenc, y por 1o menos un grupy metilige unido directe-
mente & la silicona.
tn mi solicitud penaiente n%. 296.819 describla la
preparagidn ce muevus y Utiles sillconms, en las que R y R',
de 1s formula citada, son radicales arilicos halogenados. Cuan~
do uno de los grupos es un radical ariligo halegenado, el otro
puede Bur un grupe no halogemado aluuwilice, arilice, aralquili-
¢o 0 cugluier otre grupo #¢ halogenalo, oapasz de wor wido di-
regtamente a 1la silicena. Bjemplo de tales siliconms halogene~
das som di-(triclorefenilo) silicons, di-(moncdbromofenilo) sie
licona, di-(monoelorotolile) silioemm, metiltriclorofenilsilicna,
'gto. Sin smbargo no se hicieron reivindicaciones espeuificas
en la solicitud nt. 296.819 acerca de las metilhaloarilsilico-
nas u otras alquilhaloarilsiliconss. -
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lss reivindicasionss de eata soli ibud difieren de las
d¢ las clitadas solicitudes pendlentes en yue s refieren a =ili~
conas ¥y sus polineros en las jue ivs grupos metilicos y arilie
cos estan wnidos cade uno direotamente a los Stemos de silicona.
Al fubricar lus wetilarilesiliconss de cste-inv nto puede intro-
ducirae en la estructura ds lw ailicoma cualquier grupe arili-
« Agi, pues, la radical arilica puede ser! fenilo, mono y
polialquilfenilos, siendo cjemplos mAs cspecificas tolfl, x11i1,
mono, di y trietilfuniloa, mone di y tripropilfenilos, etc.;

[pafiil, mome y pelie~alquilnaftiles, ¢ sea, metilnaftile, dietil-

afsilo, tripropilnaftilo, ets.} tesrmhidronattile; antracilo;
y los derivados halegenados ¢ tales radicales, especialmente,
los derivados de clore, fiuor, bromwe ¥ lodo de tales radilosles.
Por lo tanto, las siliconas de este imvemty comprendea ne séle
1as metilarilsilicenas, sino tambidn las metilhmloarilsiliconas,
o ses metilolorofenileilicena.

Se pusde emplar cumlquier método adecundo para PrepArar
las nuevas siliconas de este invento, dependiendo, en gran par-
te, d8l producto gque se trata de ohbtener. Por sjemplo, estos
reves compucetos quimlocos pueden prepararse per hidrolisis de
una mass que contieme un compuosto con la formula.

CHy

A-Sixz

on donde A es vm radical arilice (halogenado o ne) y X es un
dtomo de halégeno, especifisaments un atowo de clore. Ll produce
to hidrolizado se deahidrgta para formur la ¢orrvaponciente si-
licona a tumperatura normal {(ambiente), o mas rapidamente & tem-
peraturas elevedas y a presicnes atmésferisas o subatmosfericas.
Para que los téenicos entiendan mejor somo se pusde
llevar a oabe este invente, doy & sontinumeidn el sipgulente ejom
plo aclaratoriot

(1) Se mezolarcm soluciones etéreas de 1.35 moléoulas
& bromuro fenilmagnesio y de 2.19 moleculas de bromuro de me-

" %ilmagnesio y Be incorporarcon leatamente & uwaa solucidn etdrea

de 1.9 moliculas de tetracleroeilicama. la remscion se agité
y calentd, sometids & refluje, dursnte varies horam, Se formsm
derivedos wotilfenilicos de tetragloronilieema de ascuerdo con
diversas rescciones, de las que 8 ejemplo la siguiente:
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Csﬁﬁi\asﬁr ¢ CHyMgBY 4 S1C1,~——sCgH =51C1, 4 2 HgBrCl
(2) De 1n solucion etéraa clara me desantarom 1us sales
scligas de magnesio,

El ¢iclorure de metilfenilmagnesio contenido em esta
solucidn etéres se hidroiiss Vertisndo la selucidn em frio so-
bre hiele machmeadot ' ‘

| CHg

Gsﬂs»iwlg %2 aﬁo a‘ eans-mmn)g + 2 HCYL

(3) Los campuamtea h&@roxidaa resultantes pilicolies se
lavaren con agua pera eliminar el exceso de fcido, despuds
ds lo cual se condewtron parcialmente ¢n silicomas, destilando
el ctor y parts del sgum. los prodvetom parciales de conden-—
gaciém resulbtantes son insclubles em AFUR, pero solubles en
disolventes orghnicos, o soa, bencemo, tolueno, etc.

A la maga de uter 1ibre se afiedid toluemo y la solucion
se hirvié lentamente durante VArise hbral para destilar Bas
agua de ccndensaeién, dejando un polimero liquide mas viscoso,
Epta mags resinosa, visgosi y pardusca puede usarse directs-
wente para revestir y cemo burmiz de imvregnaeidn.

Naturalmente, se sobresntiende gue la condensacion
de un silicel & nna silicons me Una reacoidém simple, sinc de
deshidratacion gradusl. PYor le tamte, este producte 11quida
de condensacidn parcial (o polimrimicn), en solugldn de
toluene, es rrobableménte, en su mayor parte, una meszcls de
polimeros & productos de condenseeidn de los tipos

ﬁa . ;
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{4) m vaLunto de 1a eweraaian anterior pucda polimeri-
aarse o condenasarse &un mae por trat:miento termico adicional.
Por sjemple, gﬁﬁéa_gﬁi&h&?iﬁirse en aapes ﬂtigaﬁaafealonziado-
le durunte 30 sdnutes & 1208 C. pars eliminar el disclvente
(Yolueno), seguido por culontamicnto ulterior a temperatura
antre 1500 a 2268 C., o sea l?ﬁi Q. durante 16 & 26 minutos,
Ias capas nee gapesas regularen B s tiempo, por ajemple, 3 ho=-
ras a 176% C. 71 polimero resultante es tenaz, Tuerie, no ad-
harente, se dlands con el caldy: pero no se licus y es inodoro
en frio. Represents una combinacion en un matorial de las pro-
piedades de lus metilsiliconas con gran comtenido de silicoma
Y termo-setables con las propiededes Je las arilsilicemas re-
sirtentes a la oxideoién. Ue un excelente aglutinante, cue ad-
hiere eficazmente masas ds {ibras de oristal.Un andlieis de
esta compoaieion demusstra sue sntra em la formula

) 0.5§CB 5) 0.7 iﬂl.l&gn) Q80
Bl calemtamiento ultericr emdurecce la resina por conden-

sacién continuads. Las muestras de luna de vidrio, tratadas
con 1a resinm menos polimerisads y dejadan condons@rse des-
pués “In sitw" no acveryon reésquebrajamiente de la resins o
cualguier otre signo optice de deteriersscidm, despucs de un
wes sonetidans & 1768 C.

%n las wetilarileiliconss de weste invento lop grupos me-
tiliee y arilico pueden unirse 8 cusl.viera o 4 todoe low
dtomon de sidicens en la ﬁnlaealu, o pusde umirse wm grupo e~
tilico & un atomo do silisonm y un grupe arilico a otroe atono
do silicena.Crdinariemente la silicona polimerica tendra en
gus moléculas un prokedio de uno & dos (como méximp) gruposd
totales metilicoe y arilicos, especlalmente grupes metilicos
y fenilicos, por atomo és silicena; es decir, la relacion me-
¢ie entre 1a sumA de los grupoe arilicos y de lae metilicos,
por dtomo Je siliocoma, em el pelimero, oscile entre uno y dos,
oowo mAximo. Som profuribles lis matilarilsiliconss polimeri~-
eas que contiensn un promedio d» menos de dos grupos Yotales

| metilico y arilice por cada stowmo de silicona. Los productos

que tienen buons resistencia termios y multiples aplicaciones
gon polimeres que cenitienen un premhuiw-éq 1a les, aproxise—
damente de grupos tolales metilicos y arilicos por dtomo de

silicous. De acuerde com el presente imvento pusden producir-
pe tambien silicomas aus tiensn wm promedio inferioy & uno de
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&TUupes totales metilicos y arilices por dtomo de ailicons. La
relacidn medis entre los grupse netiliose y les sriiicos pue-
de veriarse segin sc desse o sogin lo sxijan lae condicionss.
Para la mayoria de les aplicaclonez de eatas nuesvas metllarile
siliconae prefiero gue ol procedio de grupos metillces por
dtemo 40 nilicema exceda &1 rrovedle de grupos arilices por
atomo de silicona.

Ia introdnccién de dtomos de balogemo en el nicleo arili-
so de estas melllarilalliconye proporcelona resmictencia al fue-
go & log prouuctos finales. Asl, pues, wlentras la metilfenile
silicons no halogenada se guewa al aplicAar una llama, 1a im-
troduceidn de un Atomo de Mlé'gew, espeelfigamente un Atome
das olere, en 8l grupo fenilico, hace que el producto sea memos
inflamable, Sn Torma semejante, la introduceicn de doe dtomes
de clore en sl grupo Fanilice aumemia la resistencia al fue=
go mhB que cusnde se introduce un s6le Atomo. Tales meme v di-
halo derivadosr no son totalmente incombustibles, Por lo tan-
Yo, para incombustibilidad optima comvieme imtreducir, per
1¢ memos, tres Atomos de halogeme, o sea, atomos de cloro en
el grupo fenilise. De 1a misma formm, com otros derivados ari-
licos, puede introducir culsquier wimero de atomos da‘halése-
fo hasts el limite de 1a potencia combimatveria del nucleo de—
terninado. 31 se desea, en lugar de introduacir un 8010 halo=-
geno, Como al'cl@to, éen el grupe arilieo, pueue introducirse
uns mescla de halogsios, 0 gsd, wuua rezxcla de wloro y Lirono.

ing wetilarllisiliconae de vete imvento son, por lo genee
ral, de tipo resinmoso. by su forme final, como cuerpos poli-
méricos, ofrccen la ventaja de tensr vpa ertabilidad tormica
mayor que la de lod revestimientos y adherentes ordinaries.
Los provucios de condensagion parcial o pollmeros, son cuer-
pos uolubles, termoplusticom. S@ polimerlizan lentaments bajo
1a &plwaﬁi&tydﬂ{ galor. & medida que se comtinua el calenta~
miento disminuys su solubiilidsd en los dlselventes orgamices
y se emiurecen & la Yempsratura ambiente. lLos msterlales po-
limericoe tienen buenas propiedades aléotyidas. Low cUuerPos
way pelimerizados no sufren la influencia del agua y pueden
resistir temperaturas da 3008 C. Jurunte prolanpgados periodos
gain gran variacién de eus propiedades fisleas. Los cuerpos
auy polimerizados pueden gor masas reeinosse infusibles, in-
solubles, ¢ insolubles e infusibles, dependicnde de sus com-
ponentes clementales, las proporoionm:s de enton y las condie~




glomes de palimarisaeién.

Como esntas nusvas metilarileiliconas no tieren muchas de
196.- | 1rs limitaciones de lae sustanciss puramente organicas, pue-
den vtilisarse ventajosawents con rellemos ingrgamicos y fi-
Y bras, tales aomo el amiante, mioa, fibkra ds oristal 4 susTEn-
clan similarwa pRTR abtenar una uampnaiaiau alelante capus
de soportar temperaturas »as altas gus lue gue s eris posible
260~ | emplesnde aglutinentee 0r5uuiaot. Hato, 8 &0 VeR, permite la
fabrieacidn de macuinaria eléctrioca gue funcions a “rempera-
turas mih altas.

Para explicar’'como pusden emplearse gomc aislantes las
sowpesicionses que lievan las metilarilsiliconss deseritas,
'805,-~ | citare algunoa ojemplos:

Puede aplioarse un liguido de revestimiemto compuesto, en
parte da metilurileilicens polimerizada, o sea, metilfenilsi-
licoma, y un oisolvente volatil a um comductor metalice, tal
come un cable de cobre, quﬂclespups ae caliemts para avapo—
210 e~ Tar el disolvente y su sontinua o comulsta la nollmerizacion
de la silicoma “im situ", 41 Pabricsr clertostipos de condue
tores elée ricos puede convenir envolvar el cable Qon tn mé-
terial fibroso crgéniaa o inorgénica, tal como smianto, crie-
tal, algodon o papel, antes de teatarle con la solucidn. Otre
216 ,~ | procedimiento coneiste enr evertir y, mor le mencs, imoregnar
on narte €l cenductor-envuslto, con une silicena meillarilioa,
meter ol conductex &pl alslmdo en la fumda y luego calentarls
para completar Is pelimaxiﬁaeien de la ailimonu.

El mislamiswto ﬁa/ehﬂﬁua se pueds pwap&rar tratando tem
920, | jidem orghnicos o inorganices de lsna & fieltre, o papel, com
componicionsa que Llevam unk wetilarilsilicona. ¥l aislamiea-
to de chapas pueds temblén prepararse aglutinando sustancias
inorganicas eseamoese oon unA metilarileiliconas. Por ejem-
plo, puete usarse uns metilsrilsilicend, eepecificamente me~
29K,~ | tilfenilsilicona, para fabricar productos de mica laminade
que llevan escamap de wics vagadae y aglutinadme con 1a aili-
gona.

laes peliculas goherenies o piucds 4o wrcllix, tales
cowo La bentonita, pusden vratarse ventajosamente con compo-
2B8(em | siciones cue llavan wetilarilsilicona. Ia silicona puede apli-
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garse fundide o en solucién. Bm la producclom de tales plan—
chag de ban*f:tmita, se enploan parﬂcu.lae de este mterial de
tamafio ultramiernagoplen, sus tienen un Jiametreo maxime de
g000 % ¢ satydm) , es;pcciﬁwndb amm m&s, de unos 500 £ a wmos
20C0 3. Pueden embutirse fibras {por ejouplo, eristel), en ta-
1:8 peliculms o planchas arcilicsas;, o unirlas de otra forma
cuialguiera, y 9l muterial trataedo revestirse com una metilaril-
silicorm. Tstes materialas de bentonita tratada con metilaril-
siljeona y planchas Tlexibles do bentemita y fibra de eitstal
pagdan uhilizarss vents]oeasente para aislsmientes elestricos
que hayme de aoportar elevadae tesperaturas.

nusmhe de su empleo cowe sislantes, lia metilarilsilico-
nae ds o e Lnvento pustien ubll . zarse Somo r evestimicntos pro-
beaiores, por ejwaple, pura la baso ds vilvalas eléctrioas de
erivtal y olros mrvicelos wue est:;:n, 0 pugden estir, expuestos
A Conulciouse termicas &norwAles © A partviculas caldeadas en
mOVimiento. Lambien pueden utilizarse para aislamiento en la
fabricacion de lus ilamsdss pinturss semi-conductoras o de re-
sfsteoncis, y para otrus aplicaciones descritas ampliamente en
mlg molicitudesr pendlentes nf, RB?.787 y 496.819, que se Ye=
fieren sepecislment o & 1668 metilsiliconas y a las arilsiliconas
nalogenndsg : - ,

in glertos cseos puede convenir polimerisar simultaneamen—
e mesclas de composiciones gue Tienen pas relacidn determing~
da sutre low grupos totales metilicos y arilieos respecto de
1u siliconag enm 1a waldsula de cada Cowpoeicidn. fieto puede ha-
gurse, por ¢jemplo, me..clamdo proporciomes adecuadas de cloruros
de metilfenilsilicona gue contienen un promedio de 1 grupos to-
taleg wmetilicos ¥ fenilicos por atomo de silicona con clorurocs
de metifenilsilicona que contienen wn vyrowedic de 1.8 grupes
totales mevilicos y fenilicos por atomo de gilicona, hidroli-
zando la mezcla y deshidratando el producio resultante. “n
Dtros CR208, pusdan mezclar:he los productos hidrol iz ados sepu—
radanante y desnidratarlos despu&;a. Bin ewbargo, en estoa ca-
sos, los compomentes te meLClar&n antes de que ls condensacian

|y polimerizaciom hayan llegade 5l punte en gue 108 Cuerpos ee
| hacen incompatibles. Faxe biras aplisacionses puede gonaveniy po~
Aimerizar los plilosnas on forms ue’,l:;da ¥y luego mexclarlas y

pulverizar los maiteriales pira obtcner uhs masa compuesta. De
exta y etras rormée pueden obitunerge comporiciomes cue llevan
vetilarileilicons y que tienen prepiadades mejor adaptadas a
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wna aplieacidn Aeterminads,

has matilarileilicenas, ssvaradas, pelim.rizudas eilmule
twnaaﬁaEGQ o maraladas, de este invento pueden 1ncor§oratsa
a ottos materinles para modificar lss propiedades de éstes.
Por ejempleo, pueden Wmirae a suctancine tulur cowo el caugho
naturel y slotetiso) aleuwitrensa, ssfaltos y breaa, slande
ajenpl ve man (efinides los alauitranss de madera, los asfel-
toe de nﬂtréleo v 1.2 breas vepetalee;, resintaa raturinles, tne
1e8 couo remina dc madera, copAl, powa lacd, eto.; lus reei-
4% sjntéticac, ta1les como reninas de fencladehido, resinas
de urea-rnldehide, recinas slquifigus mndificadas.y no modlifi-

I
‘oadag, rosinses Cuwar, rseinae vinilicss, ssteres de doidas

acrilice y ratacrilico, ote; m teriales salulésicms, tales
goro el papel, sgterca crganieqv ¢ indreanicos de 1a celulo-
8, tales como mitrato de ¢eliunlosa (piroxilina), acetatc de
cnlulosa, ineluse ol triaatatm, el priopiem&to de geluloas,
ol bu%ixntu de geluloss, aﬁ#, gteres caluloaicoa, tnleg como
muti¢uﬁ&ﬁiosa, a%i&aﬂ&u&nﬂu, baucileslulosa, stc. in clsrios
~auswﬁ, low palimvrew dnros ¥ quebradizos pusden pulverizaree
y utilizarse como rellenos para sustancias ccwo las citadas.
an 9tros cusos, egpedilalmente cnande la metllarilsilicons es
corpatible eon 1la #uv taneis 4 cue se ve a unir, pusde estar
en la favma e wn liguido 4o polismcrs Blando de poéa ress moles
ctlay antes de unirss con ias suctancias que tisne que wodifi-
LT:h

‘4tan nuevas metilarilsiliconas tumbien preden Ineorpo-
rarse a otroa ratericles diveraecs. Tor ujcmﬁlo, los polimervs
duros y uebradizos pueden hacsise plﬁuticoa aitdiegndo un &pen—~

“te plastificnder adecundo, » lue «iliconas de wencr punto de

reblandecimiento pueden utilizarse pare dar plesticidad a
otrae sustuanolas normaluente GLebr-wizes.
Lon poliveros de pooo peen solocular deseritas aqudl tam—

bied pneder disolverse o mezelarse gon uceites, tnles como el

de linaze,, el A« serillas chines, e ﬁe'yﬂrilla, el de 18 g9d~
ja ete.solos o me-clados con Tisolventes, pigmoutos, sustan-
cise plastiticandoras, sustanciag scoantes y otros conponentes
para revestimiemte, obteniando productos gue, aplicados a una
baese y scoados al aire o cocides, tiunen was grum resictencia
téraica.

Pusyen .nbrloarss produvtios laminados superpenicndo Ga~
pas de muterisles fibrogpa orgénicas (>} inargénioom, r evoatlidan
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: o impregmadas de una metvilarilsilicona, ¥ luego pegando lam
ldminas por oslor y presion. Uom 4stas Muevas silioonns tame
%15.,~ |blep pueden obtenurse vust mias de moldear y articulos moldea~
dos. i 8o deser, &ntcs de woldesiy, &6 puaden incorporsr & te-
ies composigiones muteriales para rellensr, tales coxo amianto,
tibrus de eristal, taleo, polves de cvar.o, aerrin, efc. ios
art;culoa meldeados se Zorman cor estag comwosleiones msdiante
220.~ |oalor o xeciante calor ¥ presion ds mouerdo con metndom ona re
emplesy MUChE en 146 artes plaatioss.
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Los puntos de invencidn propisa y'nueva Qua ge presen—
tan pura que sean objeto de esta Patents ae lnvencién en km-
pafig, por veinte auos, sou ius slguleutes:

SE6 4~ 1). Un nrncenimionto para 12 obsencion ae metilarilsi-
liconas, carecterixado.por el hecho de entrar en su composi-
cion una materia compuesta ds metilarileilicena, vna materia
compuestn de wmetilhaloarilsilicona, metilarileilicona, metile
.haloarilsilicona, metilarileilicona polimériea, metiihaloeril-
silicona polimérica, metilfenilsilicona ﬁollmérica y metil~
tlorolenilsilicons polimerica.

2). Un procediniento para L obtencisn de metilarilsi-
liconas, caracterizado por wl hecho de entrur en su composi~
cién ung wmateris compueste de ung mezcla de polimeros de metil
arilsaiiconas, ' ‘ ’ :

3). Un procedimiento para 1a obtencion de metilarilsi-
liconas, caracterizado por ol hecho de¢ entrar -n su composi=

330,

S50 g

cion una compnsipién resinoga, forueidd de metilurilsilicona
pelaimarics, ¢€n la gque la ralaci6n redia entre la suma dol
340 grupo metilice y'ln del nrilico, pos Atomo e silicbna, no exe
cede de dng. ‘
4), Un procedimienzo para 1a obtencion ag metilarilsi-
liconas, caracuarizads por L heclio te @ntrar en su conposi-

' cién un producip cempuesto de metilusloarilsilicona pollméri—
34b = ca, en 1la que la relacion media entre 14 suma del grupo meti-
lico y 1a del haloarilico, por atomo de silicona, no excede
de dos. , , _ ‘

5)‘ Un vrocedimicnto bura 1a obtencion de retilarilsi-
liconas, caracterizado por el hecho ce entrar en su Corposi-
¢idn un producto campuesto de metilfenilsilicona polimerieca,
en 8l gug 1a relacién nedia entre 13 suma del grupo metilico
y la del fenilico, por Ttomo Oz silicona, es_infcrior 4 Gos.

6). Un procediniento p.rn la obtencion de metilarilsili-
conxs, caracterizade por el hecho do wunirar en su cowposicién
355 o~ matilfenilsilicona'polimérica, en la - Gue 1é rela ién media en—

tre la sww del grupo retilico ¥y Lo ded renilico, por “touo

350.=~

de silicona oscila entre umo y dos.
?7).Un procedimiento pura 1a obisncion de metilsrilsili-
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cona, caracturizaao por el hecho de entrar en su compopicméz'z
metilclorotenlilsilicunn Wlim;z'm, en L. e l1a relacion mee
din entre la sumk del grupo metilico y la del clorofenilico,
por stomo de silicomm, osaila emtre uno y dos,

8). Un procedimtento pars la cbtencicn de metilurilaili-
conss, cuaracterizado por el heche de entrur en M. formacion
uns cmposmién ligqudda, pars revestir, que cnﬁtiane un d1gol-
vente volsatil y unem mwillsrilsilicons soluble, parcialmsmte

polimerizada.

9). Un provedimiento para la obtencien de metilarilsili-
conae, caracterizado por 91 hecho de poder forrar parte de
1las wdamas un artiouln menufactu:rado; con unn brige que Liene
un revestiniento del gue forma parte ura metilarilsilicona
polimerics. ‘ _

10). Un procedimiento purs 1a obtencion de metilarilsili-
cona®, curacterizadé por ol hecho ce emplearse un metodo para
CTADETAY NUEVOS Compucstos yuimicos, que comprends la hidroli-
sis de une mesa rjue coutiene un compuesto con lu formula:

Py
‘ A-Wé-iiﬁa ) s )
en donde A es un radieal arilico y X un atomo <e¢ hualogeno, y
le deahidmmai«én dal productoc hidralizado. - :
11). "Ub PHOCEWIMIENTO LARA La CBUENCION DU MArTLANILS ILI=
CURA8", todo t8l y con’orrs se deoscribe sn 1a presente memoria
3s cusl conste 4@ 282 lineas. :
' Kadrid, 20ls marzo de l.941.
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